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요

본 강의는 디스플레이와 반도체 제품의 종류를 이해하고 각각의 제품을 만드는 공정과 장비의 특성에 대
한 지식을 습득한다. 디스플레이 제품의 발전과정과 각 제품을 구현하기 위해 적용되는 핵심원리를 소개
하여 향 후 디스플레이의 발전 방향을 확인할 수 있도록 한다. 
반도체 제품의 전공정과 후공정, 반도체 패키지의 종류에 대해 설명하고 반도체 성능의 발전을 구현하기
위해 적용되는 기술을 소개하여 디스플레이-반도체에 대한 이해 능력과 실무 능력을 향상 시킨다.
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ICT 기술이 적용되고 있는 대표 분야인 디스플레이와 반도체의 발전 과정과 현황에 대해서 소개하고, 학
생들이, 관심 분야의 기술을 선택하여 보고서로 작성하는 형태로 진행이 된다.
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ICT 기술활용
디스플레이 기술과 반도체 기술의 발전과정을 이해한다. 디스플레이 제
품의 종류와 원리, 공정을 이해한다. 반도체의 전공정, 후공정을 이해하
고 반도체 패키지의 종류와 특성을 이해한다.

프로젝트 실행 디스플레이와 반도체 부품, 장비 중에서 관심 있는 분야를 선택해서 기
술 전반에 대한 보고서를 작성한다.
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강의 동영상으로 강의가 진행됩니다.

주차 수업내용 교재범위 및 과제물 비고
1 디스플레이 종류와 발전 동향
2 LCD 동작 원리와 구조, 공정
3 LED 동작 원리와 구조, 공정
4 OLED 동작 원리와 구조, 공정
5 미니 LED / 마이크로 LED
6 디스플레이에 사용되는 재료 및 부품
7 반도체 기술 동향
8 반도체 제조 공정
9 반도체 패키지의 종류



10 반도체 패키지 종류 별 제조 공정
11 반도체 제조에 사용되는 장비
12 반도체 공정에 사용되는 요소 기술
13 반도체 제조에 사용되는 재료
14 반도체 제조 공정 조건
15 반도체 신뢰성 평가 및 분석 기술


